

2026年　月　日
公益財団法人くまもと産業支援財団
理事長　厚地　昭仁　様

テストマーケティング支援事業
出展参加申込書（ ネプコンジャパン2027（2月東京展） 共同出展 ）

○企業概要
	企 業 名
	


	代表者名
	

	住    所
	熊本県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	ＴＥＬ
	

	資 本 金
	               千円
	従業員
	人
	ＦＡＸ
	

	業    種
	
	設 立
	      年   月
	直近1期売上
	        千円

	主要製品
販売品目
	
	記 入 者
	（役職）




○発信したい加工技術のセールスポイント等
	名称
	

	概要
	

	展示物
	展示物名
	

	
	サイズ
数量・総重量
パネル枚数
	

	
	展示方法
	

	財団ブース共同出展
実績
	無　/　有　
（初出展）
	
<共同出展歴有りの場合のみ直近3回まで記載>
平成／令和　　年　
展示会名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
平成／令和　　年
展示会名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
平成／令和　　年
展示会名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	令和8年
熊本地震による被害
	無　/　有
	被害有の場合は、自治体が発行した事業所・事業資産等が罹災したことが分かる公的書類（例：罹災（被災）証明書等） の写しを添付してください


注）新規で共同出展事業をご利用される企業様は5万円(税込)、過去に共同出展事業をご活用いただいた企業様には、負担金20万円(税込)を申し受けます。
　　　お知らせ：小間料及び装飾費の高騰により、出展費用が増加しているため負担金を引き上げさせて頂きました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
（負担金振込期限：2026年12月25日）

〇出展条件チェックリスト
	1
	ネプコンジャパン及び同会場で開催される併設展示会へ自社で出展しない
	□はい　□いいえ

	2
	自社加工品をＰＲしたい企業である
	□はい　□いいえ

	3
	関東地区企業への営業の意欲がある
	□はい　□いいえ

	4
	会期前日の搬入及び会期中に自社従業員の常駐が可能である
	□はい　□いいえ

	5
	展示物の準備が可能である
	□はい　□いいえ

	6
	参加に係る経費（展示物準備、運搬費、宿泊費、旅費等）を自社負担頂けること
	□はい　□いいえ

	7
	展示会の１か月及び６か月後期限内に成果を　　ご報告頂けること
	□はい　□いいえ



提出締切：2026年10月28日（水）まで
· 申込企業多数の場合、当財団にて参加いただく企業を選定させていただきますのでご了承願います。
· 同一展示会について、当財団における他事業からの助成と重複することはできません。
· ご記入いただいた個人情報・企業情報その他については、展示会運営及び取引推進支援のための各種連絡以外には使用いたしません。
　　

